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前 言

概述

本文档主要阐述 HINLINK-RV1106分离式 IPC38机芯 产品的介绍。

本文以 RV1106G3进行举例，在后续说明中，如果使用 RV1103平台，或后缀不同的 RV1106芯
片，无特殊说明可理解一致。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称 产品版本

RV1106G2

RV1106G3

等 等

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

 技术支持工程师

 技术开发工程师
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符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号 版本

用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重

的人身伤害。

用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡或严

重的人身伤害。

用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致中度或轻微的

人身伤害。

用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备

损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。

不带安全警示符号的“注意”不涉及人身伤害。

用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。

“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新

内容。

修订日期 版本 修订说明

2024-0813 01 正式释放

2024-1219 02 完善板子固件和功能测试描述
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1 HINLINK-RV1106 分离式 IPC38机芯介绍

1.1公司简介

 HinLink，成立于 2019年，是一家专注于音视频技术和物联通信服务的 AIOT方案整合及 ODM

公司。

 公司秉承“以客户为中心,以奋斗者为本”的经营理念，践行“成就客户、协作共赢、诚信务

实、追求卓越”的核心价值观，为客户提供音视频信号采集、人工智能分析及存储，物联网通信及传

输的软硬件解决方案及成品，赋能泛安防行业，机器视觉行业及其他智能硬件行业。

1.2产品简介

基于瑞芯微半导体的 RV1106媒体处理芯片开发的 IPC机芯，其机芯为 38mm分离式，板子包含

Sensor板，主芯片板，可支持客户就 RV1106的监控 IPC产品快速落地。
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1.3芯片优势

 1.内置自研第 4代 NPU，最高达 0.5TOPs算力

RV1106及 RV1103采用 Cortex-A7 CPU及高性能MCU，内置瑞芯微自研第 4代 NPU，运算精度

高，支持 int4、in8、int16混合量化，其中 int8算力为 0.5TOPs，int4算力可达 1.0TOPs。

 2.内置自研第 3代 ISP3.2，支持多种图像处理技术

RV1106及 RV1103采用瑞芯微自研第 3代 ISP3.2，分别支持 500万及 400万像素，支持 HDR、

WDR、多级降噪等多种图像增强和矫正算法，在各类复杂光线场景，可实现黑光全彩、逆光强光拍

摄画面效果清晰可见。RV1106及 RV1103可支持 2-3路MIPI/DVP输入，是经济型双目视觉产品优选

方案。

 3.编码能力强，高帧率、低码率、占用空间小

在视频编码方面，瑞芯微 RV1106及 RV1103具有超强的编码性能，支持智能编码，根据场景自

适应节省码流，比常规 CBR模式码率节省 50％以上，让拍摄画面既高清，体积又小，存储空间提升

一倍。还支持丰富的编码功能，如跳帧参考，自定义量化矩阵，主观因子等，进一步改善编码质

量。

 4.智能音频，声音录制更清晰

在音频处理方面，瑞芯微 RV1106及 RV1103采用智能音频方案，支持回声消除、语音降噪、哭

声检测、异常声音检测等，支持高清语音，增强声音采集及远距离拾音。

 5.快速启动瞬时响应，高性能低功耗

RV1106及 RV1103内置 RISC-V MCU的设计，支持低功耗快速启动，支持 250ms快速抓图，并

同时加载 AI模型库，可实现“1秒内”完成人脸识别。

 6.高集成度

RV1106以及 RV1103内置 Audio codec、MAC PHY、RTC等，提供内置 DDR的 QFN封装以及

无内置 DDR的 BGA封装。
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1.4性能介绍
 HINLINK-RV1106一体化 IPC机芯介绍，其功能特性如下：

SOC RV1106G2/G3

RAM DDR3，16位，2Gb，内置

ROM 2Gb NAND Flash，支持 NOR Flash

NPU RV1106具备 0.5TOPS，支持 RKNNAI框架

Sensor

支持单目 500万或以下的 Sensor，如 SC530AI，IMX335

支持双目 200万或以下的 Sensor，如 IMX307

CSI 4对MIPI DATAN/P，2对MIPI CLK N/P

DSI RV1106无MIPI DSI

WIFI SDIO WIFI，支持 2.4G和 5G的WIFI模块（SKI.WB800D80S.1 D40）

蓝牙 UART蓝牙，支持 BT+BLE5.4

网口 自适应 10/100Mbps百兆，支持MDIX功能

USB OTG2.0 X1，常用于接 4G蜂窝模块
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MIC 模拟全向MIC

SPK 独立外置 Audio Coder，拾音与 Speak，具备 3W功放，支持 Line out

补光 可扩展 LED补光灯板，支持白光/IR红外补光

复位 端口未引出复位信号

Factory Factory按键，可用于恢复出厂设置

BOOT BOOT按键，可用于引导烧写

调试 TTL 3pin接口 Debug uart，3V3

RS485 不支持

RS232 不支持

RTC 独立的 RTC IC，低电流，外置 RTC电池

Sensor 不可选
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1.5硬件接口
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2 烧写指南

 HINLINK-RV1106 开发板适用于实验室或者工程开发环境。在开始操作之前，请先阅读以下注

意事项：

1在拆封单板包装与安装之前，为避免静电释放（ESD）对单板硬件造成损伤，请采取必要的防静电

措施。

2手持单板时请拿单板的边沿，不要触碰到单板上的外露金属部分，以免静电对单板元器件造成损

坏。

3请将 开发板/单板放置于干燥的平面上，并保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏

感设备（如：医疗设备）等。

4请对照图 2-1，熟悉 开发板/单板 的结构布局，确保能够在单板上辨认出可操作部件，如开关、连

接器以及指示灯的位置。

2.1电源供电
 直流供电电压：尾线 DC端子 12V/1A规格，或 USB接口 5V供电。不可使用 24V，会存在烧板

风险。
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2.2升级
 安装驱动 DriverInstall（设备 USB线或串口线接入后安装），安装烧写工具 SocToolkit

 按键升级，USB接电脑，按下位于 TF卡下面板子边缘处的升级按键，然后在上电。
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 固件下载方法，基于 USB接口。关于 userdata分区，IPC固件需下载，UVC无，具体看情况。

 固件版本区分：因有 eMMC和 NAND Flash配置，所以会有两种固件，不可混洗烧录。
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调试

 串口驱动和串口工具

 串口调试界面
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3 硬件交付

3.1图纸

3.1.1原理图

只提供调试原理图，详见百度网盘

3.1.2位号图

详见百度网盘

3.1.3结构图

详见百度网盘
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4 软件交付

4.1特别说明

我们提供的有 RK SDK包和调试原理图，测试固件。但是我们没有提供如何编译，如何

配置 DTS等方法。如果对于需要有教程的玩家，可考虑进入 QQ群交流或者采购友商开发

板学习。我们 Solo派的出发点是为客户提供稳定的，且具有产品形态的板卡。

我们支持承接方案定制，将提供 1对 1的技术指导和量身定制。
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5 功能测试

5.1登入

1、烧写完成后连接串口，输入用户名 root，密码 sololinker，可从串口终端登录板卡 linux系统，说

明从系统启动成功，如下图：

5.2查看分区

输入 df命令可查看分区挂载
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5.3百兆以太网

将板卡以太网连接到电脑网口，设置电脑网口 IP 地址为 192.168.100.2，并在板卡串口终端输

入”ifconfig eth0 192.168.100.100”设置板卡 IP地址，使用”ping 192.168.100.2”测试电脑与板卡的以太网连

接，如下图：

5.4 TF
在板卡断电状态下，在板卡 TF卡插槽中插入 TF卡，给板卡上电，固件上电时会自动挂载 TF卡到板

卡系统的/mnt/sdcard文件夹，可使用 ls，vi等指令浏览、编辑 sd卡文件，如下图：

使用 df指令查看 SD卡大小和挂载情况，/dev/mmcblk1即为 SD卡设备：
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5.5 Sensor出流

固件支持板卡配套的 SC530AI摄像头，并支持 RK官方 RKIPC应用。若要预览摄像头，可在板卡上

电后将以太网接口与电脑连接，设置板卡 IP地址后可使用 VLC player查看摄像头。

5.5.1以太网拉流

图 1 路由器 环境搭配

2、完成如图连接

3、通过串口输入 ifconfig，获取到 IPC的 IP地址

4、此时电脑改为 DHCP，网线连接路由器，可自动获取 IP，确保 IPC和电脑出于相同一个网段。

5、通过 VLC拉流工具输入 IP地址（WEB看卡顿，缓慢，延时）

图 2 电脑直连 环境搭配

1、完成如图连接

2、通过串口输入 ifconfig eth0 192.168.1.110 netmask 255.255.255.0 up，实现配置 IPC的 IP地址

3、电脑 PC端设置同网段静态 IP

4、通过 VLC拉流工具输入 IP地址
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5.5.2 WIFI拉流

图 1 路由器 环境搭配

6、完成如图连接

7、通过串口输入 ifconfig，获取到 IPC的 IP地址

8、此时电脑改为 DHCP，WIFI连接路由器，可自动获取 IP，确保 IPC和电脑出于相同一个网段。

9、通过 VLC拉流工具输入 IP地址（WEB看卡顿，缓慢，延时）
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5.6 WEB拉流
 网页端输入 IPC的 IP地址回车，用户 admin，密码 admin
 安装 Adobe Flash Player插件播放（目前 Flash Player插件已经停止更新和服务，所以一些浏览器

的WEB不一定能打开）

 出图
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5.7 WIFI/蓝牙连接

5.7.1 Wifi配置

固件支持 SDIO接口的 AIC8800D80 WIFI模块，支持 2.4G或 5G WIFI频段。若要连接 WIFI，需要

使用文本编辑器 vi修改 wifi配置文件：

其中 ssid 项为 wifi 名，psk 项为 wifi 密码，修改后保存该文件，板卡断电重启。重启后可使用

ifconfig查看 wlan0网卡是否分配 ip地址：
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如果已分配 IP地址说明 wifi连接成功，可通过 ping百度等外网网址验证网络连通性：

5.7.2蓝牙配置

固件支持 AIC8800D80蓝牙模块，通信接口为 UART。若要测试蓝牙，首先将串口 ttyS0作为蓝牙 hci
设备，输入命令 hciattach -s 115200 /dev/ttyS0 any 115200 noflow nosleep：

打开 hci设备，输入命令 hciconfig hci0 up：

查看蓝牙情况，输入命令 hciconfig -a：

输入命令 hcitool scan，可搜索板卡附近的蓝牙设备：

用户可使用 hciconfig，hcitool等蓝牙工具完成蓝牙设备连接，收发数据等功能测试。
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5.8 喇叭音频输出

固件支持喇叭播放音频文件，接入喇叭后，首先使用 GPIO命令打开功放芯片开关：

之后，使用命令 madplay XXX.mp3播放音频：

可输入命令 amixer cset name='DAC LINEOUT Volume' 15调节音量，该命令设置音量值为 15，最小音

量为 0，最大音量为 30：

5.9咪头音频输入

固件支持麦克风录音，在命令行终端可使用 arecord命令进行 wav音频文件的录制：

arecord -f S16_LE -c 2 -r 16000 -D hw:0 -d 30 test.wav

参数定义如下：

-f S16_LE：指定 PCM 格式为 16 位小端（16-bit Little Endian），常见采样大小有 8 BIT、16BIT、
32BIT(FLTP)

-c 2：指定声道数为 2，即双声道。一般有单通道、双声道、四声道、5.1声道等四种通道数

-r 16000：指定采样率为 16 kHz

-D hw:0：指定音频设备为 hw:0

-d 30：指定录制时间为 30秒

test.wav：指定输出文件名为 test.wav

如遇 Device or resource busy 错误，原因是录音设备文件正被 rkipc 等后台程序占用，可使用 fuser
/dev/snd/pcmC0D0c查找占用录音设备文件的进程号，之后使用 kill结束对应进程即可。
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5.10 U盘读写

固件支持 U盘热插拔与读写，将尾线与板卡的 USB接口连接，U盘插入尾线 USB口，板卡可识别 U
盘，终端会显示如下信息：

可知板卡已识别出 U盘型号、容量等信息，并自动添加了 sda设备。若要读写 U盘内容，可将 sda
设备挂载到某目录下，新建一个目录并使用 mount命令挂载 sda1分区即可：

卸载 U盘时，需要使用 umount命令卸载：

5.11 RS485串口通信

固件支持使用 RS485 接口进行通信。在固件中，RS485 接口对应的设备为 /dev/ttyS5，将板卡的

RS485接口接到 USB转 RS485转换器上，即可使用电脑读写 RS485接口。电脑使用串口工具打开该串口

后，可在板卡的终端中输入命令”stty -F /dev/ttyS5 ispeed 9600 ospeed 9600”配置 RS485波特率为 9600，之

后使用 echo"Hello world!" > /dev/ttyS5发送测试字符到 RS485接口：

此时可在电脑的 RS485串口上接收到该测试字符串：

可以使用 linux上操作通常串口设备的各种方法，操作该 RS485接口。
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5.12 4G拉流
 待更新

5.13补光灯
 等待更新

5.14 IRCUT切换

若要控制摄像头的红外滤光片，可在板卡 linux终端输入如下命令：

#1_导出滤光片 GPIO到用户层

echo 35 > /sys/class/gpio/export

echo 36 > /sys/class/gpio/export

#2_设置 GPIO为输出

echo out > /sys/class/gpio/gpio35/direction

echo out > /sys/class/gpio/gpio36/direction

#3_控制滤光片 GPIO，使滤光片打开，此时摄像头图像颜色正常，白天模式。

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio35/value

echo 0 > /sys/class/gpio/gpio36/value

sleep 0.5

echo 0 > /sys/class/gpio/gpio35/value

echo 0 > /sys/class/gpio/gpio36/value

#4_控制滤光片 GPIO，使滤光片关闭，此时摄像头图像颜色偏红，夜间模式。

echo 0 > /sys/class/gpio/gpio35/value

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio36/value

sleep 0.5

echo 0 > /sys/class/gpio/gpio35/value

echo 0 > /sys/class/gpio/gpio36/value
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5.15继电器控制
 该硬件版本无继电器。

5.16其他
 待更新
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6 FAQ常见问题

6.1发货前我们是否验货？
 我司发货前，基础的以太网，TF卡，网口，WIFI是有测试。

 RS485蓝牙 等 IO项非必要测试，有问题的可联系我们。

6.2电源反接会烧吗？
 几秒内可以反接，超过几秒会烧毁。

6.3 Sensor板可配吗？
 Sensor板我们有 IMX307，IMX335，SC200AI，可联系我们购买，谢谢。
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